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SPXO�3225（163-P��SERIES）

DIMENSION�(mm)

�All�specifications�are�subject�to�change�without�prior�notice.��本公司保留修改规格的权利。

FEATURES�����
Small�size��
Wide�Frequency�Range�
High�precision�application�
Short�lead�time�and�high�flexibility
RoHS�Compliant�and�Pb�Free

SOLDERING�PATTERN�(mm)

�Please�consult�our�sales�representatives�for�other�specifications.����如对其他规格查询，请与我司销售⼈员联系。

�**��Inclusive�of�initial�frequency�tolerance�at�25℃,�operating�temperature�range,�supply�voltage�change,�load�variation�and�1st�year�aging.
��包括在常温频率偏差，⼯作温度范围的频率偏差，⾸年⽼化率，⼯作电压及负载变化造成的频率偏差。���

Dimensions

Electrical�Specifications

INTERQUIP ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. 

CMOS�������������������
1MHz�������������������~�200MHz�������������������

1.8V�~�3.3V�������������������
��
�������������������

-20℃�~�+70℃,�-40℃�~�+85℃�
20mA�Typ.�������������������
1.5ns�Typ.�������������������
45%�~�55%�������������������
90%�VDD�������������������
10%�VDD�������������������
15pF�������������������

10ms�Max.�������������������
-55℃�~�+125℃�

Output�Waveform��输出波型���������������
Frequency�Range��频率范围���������������

�Supply�Voltage�Range�(Vdd)�⼯作电压范围�
�
���������������

Operating�Temperature�Range��⼯作温度范围���������������
Current�Consumption�(Idd)��消耗电流���������������

Rise�&�Fall�Time�上/下沿时间���������������
Output�Symmetry��输出对称性���������������

�
����������

Output�Load��输出负载����������������
Start-up�Time��起动时间���������������

Storage�Temperature�Range��储存温度范围���������������

Overall�Frequency�Stability��总频率偏差�

Output�Voltage��输出电压�������������

Parameters Specifications

�±25ppm,�±30ppm�or�specify�������������������
�������������������

www.interquip.com
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INTERQUIP ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. www.interquip.com

R�&�D�DEPARTMENT
研发部⻔�
新产品开发部�
New�Product�Development�Dept.

研发⾼精度(<+/-10ppm)、超⼩型(1210,�1612封装)、⾼可靠性
(符合AEC-Q200或其他特定要求)的晶振产品
透过经验丰富的专业研发团队,�可根据客⼾需求、⾏业应⽤提供
定制化规格参数
专业的FAE团队，熟悉主流⾏业的平台⽅案,�能迅速提供电路和晶
振的配对服务,�节省客⼾对频率元器件选型的时间
Develop� high-precision� (<+/-10ppm),� ultra-miniature� (1210,�
1612�package),�and�high�reliability� (conform�to�AEC-Q200�or�
other�specific�requirements)�crystal�products
Through� experienced� professional� R&D� team,� customized�
specifications� can� be� fulfilled� according� to� customer� needs�
and�industry�applications
Professional� FAE� team,� familiar�with� the� platform� solutions�
of� the� mainstream� industry,� can� quickly� provide� matching�
services� for� circuits� and� crystals,� saving� customers� time� for�
frequency�component�selection

设备开发/改进部�
Equipment�Development/Improvement�Dept.

⾃主研发⽣产设备，加快我司提产速度，降低对进⼝设备的依赖
根据⽣产实际情况⾃研设备,�提升产线的⾃动化覆盖程度,�减少⼈
为出错和提升产品质量表现
通过⾃研设备降低了设备投⼊成本，让产品价格更具竞争⼒
Independent� R&D� of� production� equipment,� speed� up� the�
production� expansion� of� our� company� and� reduce�
dependence�on�imported�equipment
Self-develop� equipment� according� to� actual� production�
conditions,� improve�the�automation�coverage�of�production�
lines,� reduce� human� error� and� improve� product� quality�
performance
Reduce�equipment�investment�costs�through�self-developing�
equipment,�making�product�prices�more�competitive

物料开发部
Material�Development�Dept.

创新物料，属于少数拥有⾃主封装材料的企业,�为客⼾提供更⾼
竞争⼒的产品选择
坚持⾃主研发关键物料，打破⽇本材料供应商的垄断局⾯，减少
因物料断供导致的交期不稳定性
Innovative� materials,� as� one� of� the� rare� companies� with�
independent�packaging�materials,�to�provide�customers�with�
more�competitive�product�selection
Adhere� to� independent� R&D� of� key� materials,� to� break� the�
monopoly� of� Japanese� material� suppliers,� and� reduce� the�
instability�of�delivery�due�to�material�supply�shortage

物料实验室�
Material�Laboratory

对现有材料进⾏深层次分析以提⾼效能
为客⼾提供电路匹配和测试服务
⾃控物料，最⼤化降低成本，从源头控制来料合格率，保证产品
质量
In-depth� analysis� of� existing� materials� to� improve�
performance
Provide�circuit�matching�and�testing�services�for�customers
Self-control� materials,� maximizing� cost� reduction,�
controlling� incoming� material� yield� from� source� to� ensure�
product�quality
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